
 产品型号

颜色

聚酰亚胺薄膜厚度

比重 2 0g/cc ASTM D297

0.008"/0.203mm 0.010"/0.254mm ASTM D374總厚度 0.006"/0.152mm

                                                                       TIS800K系列特性表

TIS806K TIS808K TIS810K 测试方法

淡琥珀色 目視

ASTM D3740.001"/0.025mm 0.001"/0.025mm 0.002"/0.050mm

高效能绝缘导热材料
TISTM800K系列

TIS™800K系列是一種在聚酰亚胺薄膜上塗佈陶瓷混合材料的

導熱硅膠的產品。其結構是讓產品具有良好的熱傳直通性能和優

良的導熱性。

TIS800K設計可以使用螺絲安裝在產品開孔的應用，其藉由複合

聚酰亚胺薄膜提供更好的耐絕緣性。另外，在薄膜上的软性导热

涂层也提供了较好的填补空隙效果及操作性。

特性

》表面较柔软,良好的导热率

》良好传导率,良好电介质强度

》高压绝缘,低热阻

》抗撕裂, 抗穿刺

应用

》电源与车用蓄电电池

》功率半导体器件

》视听产品

》充电桩

导热率 1.3 W/mk ASTM D5470

體積電阻率 3.5X10¹³ Ohm-meter ASTM D257

UL安規 94 V0 E331100

介電常數 @1 MHz 1.8 ASTM D150

使用溫度範圍 -40 °C to 130 °C **********

擊穿電壓 4000 VAC 5000 VAC 6000 VAC ASTM D149

抗張強度 17.8 kpsi ASTM D75120 kpsi

比重 2.0g/cc ASTM D297

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网： http://www.ziitek.com

標準厚度:           
0.005"(0.127mm)       0.006"(0.152mm)        0.008"(0.203mm)       0.010"(0.254mm)       
0.012"(0.304mm)       0.018"(0.457mm)         

如需不同厚度請與本公司聯繫。

压敏黏合剂: 

"A1" 尾码标示为单面黏性。

"A2" 尾码标示为双面黏性。

標準尺寸:   

10" x 100'(254mm x 25.4M) ,TIS800K系列可模切成不同形狀提供。
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以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证.用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。
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